Z&akladni dokumentace

TECOMAT TC700

ZAKLADNI DOKUMENTACE
K SUBMODULU
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1. Popis a parametry

Submodul MX-0301 obsahuje obvody rozhrani bez galvanického oddéleni pro pfipojeni Ctec-
ky Cipovych identifikaCnich karet PR500 Reader s kédovanim Wiegand nebo podobné.

1.1 ZAKLADNIi PARAMETRY

Norma vyrobku

CSN EN 61131-2

TFida ochrany elektrického predmé&tu CSN 33 0600 Il

Pripojeni Vestavny submodul
Pfikon submodulu | Max. 0,7W

1.2 PROVOZNI PODMINKY

Ttida vlivu prostfedi — CSN 33 2000-3 Normalni

Rozsah provoznich teplot

0°Caz+55°C

Povolena teplota pfi pfepravé

-25°Caz +70 °C

Relativni vihkost vzduchu

10 % az 95 % bez kondenzace

Atmosfeéricky tlak

min. 70 kPa ( < 3000 m n.m.)

Stuperi znegisténi - CSN EN 61131-2 2
Prepétova kategorie instalace - Il
CSN 33 0420-1
Druh provozu Trvaly
1.3 ELEKTRICKE PARAMETRY

MX-0301
Galvanické oddéleni Ne
Vstupni logické signdly TTL
Vystupni logické signaly - napéti otevreny kolektor jmen. 24 V (max.29V)
Vystupni logické signaly - proud max.100 mA
Max. délka pfipojeného vedeni 1m
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2. BALENI, PREPRAVA, SKLADOVANI

Submodul je balen podle vnitfniho baliciho pfedpisu do papirové krabice. Soucasti baleni je i
tato dokumentace. VnéjSi baleni se provadi podle rozsahu zakazky a zpUsobu prepravy do pre-
pravniho obalu opatfeného pfepravnimi etiketami a ostatnimi udaji nutnymi pro prepravu.

Preprava od vyrobce se provadi zplisobem dohodnutym pfi objednavani. Preprava vyrobku
vlastnimi prostfedky odbératele musi byt provadéna krytymi dopravnimi prostiedky, v poloze ur-
Cené etiketou na obalu. Krabice musi byt ulozena tak, aby nedoslo k samovolnému pohybu a
poskozeni vnéjSiho obalu.

Vyrobek nesmi byt béhem prepravy a skladovani vystaven pfimému pusobeni povétrnost-
nich vliva. Pfepravu je dovoleno provadét pfi teplotach -25 °C az 70 °C, relativni vihkosti 10 %
az 95 % (nekondenzujici) a minimalnim atmosférickém tlaku vys$8im nez 70 kPa.

Skladovani vyrobku je dovoleno jen v Cistych prostorach bez vodivého prachu, agresivnich
plynu a par. Nejvhodnéjsi skladovaci teplota je 20 °C.

3. MONTAZ

Instalace submodulu do centralniho modulu sys-
tému TC700 se provadi dle TXV 004 02, kap.2.3.

Submodul se osazuje do pozic pfistupnych po se-
jmuti boénich dvifek na krytu modulu. Submodul
musi byt osazen na strané konektorli modulu plnym
pocétem Spicek (pocet vyvodu na submodulu i modulu
musi souhlasit), na druhé strané se nasadi na vnitfni
fadu trojfadého konektoru. Na kazdé strané konekto-
rové listy modulu zistava nezapojena Spicka — viz.
obr.3.1.

obr. 3.1 Umisténi submodulu na modulu (CP-700x)

Moduly obsahuji soucastky citlivé na elektrostaticky naboj, proto dodrzujeme
zasady pro praci s témito obvody! Manipulaci provadime pouze na modulu vy-

jmutém z ramu!
A Pfi vyméné submodulil je treba peclivé kontrolovat spravnost nasazeni duti-
nek submodulu proti Spickam na zakladni desce. Dutinky nemaji kédovani po-
lohy a pfi chybném nasazeni, mize dojit pfi opétovném zapnuti napajeni k po-
Skozeni submodulu nebo i zakladni desky !!!

4. NAPAJENI

Submodul je napajen z lokalniho zdroje 5V na hostitelském modulu, ktery je soucasti sestavy
systému TC700.
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5. PRIPOJENI

Rozhrani centralniho modulu CH1 a CH2 pod dvirky, jsou osazena shodnymi bezSroubovymi
konektory A a B. Zapojeni konektor( je v tab. 5.1.

Konektor A (B) Svorka typ MX-0301
Al (B1) | napajeni | +5V napajeni +5 V
: 1 6 A2 (B2) | vstup DA data available data jsou dostupna
—© 8g o A3 (B3) | vstup D1 data 1 jednicky
O oo o
Ho oo o A4 (B4) | vstup DO data 0 nuly
||: ooOof| A5 (B5 |vstup | nc bez funkce
Lo OO o A6 (B6) | napajeni | 0V zem
5 10 | A7 (B7) | vystup Horn bzucak
A8 (B8) | vystup R ¢ervena LED
A9 (B9) | vystup R/G ¢ervena/zelena LED
A10 (B10) | vystup Out3 vystup3
tab. 5.1 Zapojeni konektor rozhrani modulu TC700 (CP-700x)
6. OBSLUHA

6.1 KONFIGURACE MODULU

Submodul je obsluhovan a diagnostikovan z programovaciho prostifedi MOSAIC.
Submodul musi mit pro spravnou funkci pfislusny kanal CHx nastaven do rezimu UPD.

Nastaveni parametra v grostfedi Mosaic

V manazeru projektu ‘F vybereme slozku Hw | Konfigurace HW. V seznamu jednotlivych mo-
duld mys$i oznacime centralni jednotku, jejiz kanal chceme nastavovat. Pak stiskneme tlacitko
Nastaveni, nebo ikonu [ na fadku vpravo od Cisla pozice. Zobrazi se panel Nastaveni paramet-
ru kanald. Prislusny kanal nastavime do rezimu UPD. Pak stiskneme tlacitko %l na tomto radku
a vyvola se okno Vybér submodult a vybereme typ MX-0301 (obr.6.1). Nastavme nazev vstupu
a vystupu, tak jak jej budeme pouzivat v programu napf. Input a Output.

¥ybér submoduld

Wibeér zubrmoduld

Yatup
|7N Azev Zony Ilnput |7N Azey zony IEIutput

o OF | X Zruit | ? M apoweda |

obr. 6.1 Vybér submodulu

6.2. STRUKTURA DAT

Obsluha kanalu v rezimu UDP probiha prostfednictvim komunikaénich z6n v zapisnikové
paméti, které jsou deklarovany jako pole o 4 bytech. NejvySSi bit posledniho bytu oznacuje plat-
nost nové nactenych dat ( Input . 31 ). Kéd neseny ¢tenou kartou je ulozen v ostatnich 31 bitech
tohoto 4 bytového pole. Hodnoty vystupll se zapisuji do bytu vystupniho bytu ( Output ). Kde
bit 0 ovlada bzucak, bit 1 R vystup, bit 2 R/G vystup, bit 3 ovlada Out3 vystup.
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6.2 UVEDENI DO PROVOZU

Submodul je po zasunuti do pozice v modulu a zapnuti napajeni systému pfipraven
k Cinnosti. Data jsou k nahlédnuti v okné nastaveni V/V (viz obr.6.2).

&% Nastaveni ¥/¥ o [m] B4
| IEC dv o& &t DEC EXP HEX BIN STR If IDebug :l
) BM n|
2 CP—TI]I]ll
Struktura dat Uplng zapis Alias Svorka Abs./délka |Hodnota Fixace Poznamka
= StatisticCHZ : TCHStatiztic r0_p2_S5tatisticCH2
Stat : USINT m 10_p2_ StatishicCH2Stat Z0
Em USINT E 10_p2_StatishicCHZEn Zn
trueMes ; UDINT E 10_p2_StatisicCHZ"tueMes ez
falzeMes : UDIMT E 10_p2_StatisticCHZ2falzebes EZxL16
=l ControlCH2 : TCHContral r0_p2_ControlCH2
Control : UINT B 10_p2_ContralCHZ2~Contral w2
Input : ARRAY [0.3] OF USINT E 10_p2_Input Iriput ZR0
Output  ARRAY [0.0] OF USINT 10_p2_Output Output kR4
KN i
CH1-PC GHZ-UFD |
o OK | X Zruit | ? Mapovéda |

obr. 6.2. Nastaveni Vstupu a vystupu

7. DIAGNOSTIKA

Vlastni submodul neni vybaven zadnou diagnostikou. Stav ¢tecky (aktivita prijimanych dat) je
indikovan LED RxD na panelu centralniho modulu.

8. ZARUKA

Zarucni a reklamacéni podminky se fidi Obchodnimi podminkami Teco a.s.

Upozornéni:

Pfed zapnutim systému musite splnit vSechny podminky této dokumentace.

Systém nesmi byt uveden do provozu, pokud neni ovéfeno a potvrzeno, zZe strojni zafizeni, je-
hoz soucasti je systém TC700, splhuje pozadavky direktivy 89/392/CEE, pokud se na né vzta-
huje.

Zmény dokumentace vyhrazeny.

Teco a.s.

Havli¢kova 260

280 58 Kolin IV

Ceska republika

URL: www.tecomat.cz
e-mail: teco@tecomat.cz



